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ＩＣＴ試行工事要領概要

積算要領実施要領
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ＩＣＴ土工
（1,000㎥以上）

別紙-２

地盤改良工
（ｽﾗﾘｰ撹拌工）
別紙－17

地盤改良工
（安定処理）
別紙－15

地盤改良工
(ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ工)

別紙－18

河川等
掘削

別紙-５

砂防
土工

別紙-４
ＩＣＴ土工 別紙－１

ＩＣＴ作業土工（床掘） 別紙－６

ＩＣＴ付帯構造物設置工 ※単独で実施しない 別紙－８

ＩＣＴ舗装工 別紙－24

ＩＣＴ法面工 別紙－10

ＩＣＴ擁壁工 別紙－12

ＩＣＴ地盤改良工 別紙－14

ＩＣＴ基礎工 別紙－20

ＩＣＴ舗装（修繕工） 別紙－26

ＩＣＴ構造物工（橋梁上部） 別紙－28

ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台） 別紙－30

ＩＣＴコンクリート堰堤工 別紙－32

ＩＣＴ作業土工（床掘） 別紙－７

ＩＣＴ付帯構造物設置工 別紙－９

ＩＣＴ舗装工 別紙－25

ＩＣＴ法面工 別紙－11

ＩＣＴ擁壁工 別紙－13

ＩＣＴ基礎工 別紙－21

ＩＣＴ舗装修繕工 別紙－27

ＩＣＴ構造物工（橋梁上部） 別紙－29

ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台） 別紙－31

ＩＣＴコンクリート堰堤工 別紙－33

ＩＣＴ土工
（1,000㎥未満）

別紙-３

地盤改良工
（中層混合処理）

別紙－16

地盤改良工
(ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工)

別紙－19
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